VISAO GERAL- ABRIL 202

MINISTERIO DA

s CEITEC CIENCIA, TECNOLOGIA

EM LIQUIDACAO E INOVAGAO



.,Er a2




-

~~2IN008'SZ

N

mooE._<z< , ,,.-.. .} Nzoood
moEoanﬁ._ .. S—

LS0S1) GNINOVE

& -




SALA LIMPA
EspecificagbOes e
Caracteristicas

AREA PRODUTIVA CLASSE TEMPE- UMIDADE
RATURA (°C) | RELATIVA (%)

FOTOLITOGRAFIA 21+0.5 45+ 3

OUTRAS ZONAS 5 21+1.0 45+£5
PRODUTIVAS

OUTRAS ZONAS 7 21+1.0 45%5
PRODUTIVAS
1SO 14644-1
CLASSE QUANT. POR TAMANHO DE PARTICULAS POR m?
-01 -02 >=0.3 >—05 >=1 >= 5
Hm
ISO5 100 000 23 700 10.200 3. 520
1S07 352.000 | 83.200 [ 29.300
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O CEITEC ATUOU NAS DO PROCESSO DE PRODUGCAO E
USO DE SOLUGOES BASEADAS EM SEMICONDUTORES

e

CONCEPGAO ¥ " EXTENSAO :
de PROJETO PRODUTIZAGAO TECNOLOGICA COMERCIA

PRODUTO LIZACAO

=

Lote Piloto e estruturagéo\._r/

Projeto de circuito da produgao em volume

=

Compreenséo -
de requisitos e definicéo integrado
do produto e TAC&P - CEITEC
Desenvolvimento do
Produto Foundry — Alemanha,
Malasia e Taiwan




— o ENTENDENDO A FABRICACAO DE CIRCUITOS INTEGRADOS: o
FRONT END .
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ENTENDENDO O POS-PROCESSAMENTO - BACK-END

4 TESTE ELETRICO 2  AFINAMENTO
E INICIALIZACAO




— o STATUS DOS PRODUTOS E PROCESSOS CEITEC - DEZ 2020 «—

MATURIDADE

PERSPECTIVA DE
MERCADO PARA
OS PRODUTOS

PROJETAVA-SE que as tags especiais (setor
ferroviario), a solugdo de RFID em pneus, e
a nova geragao de identificagdao animal
gerassem faturamentos significativos.

Responderam pelos
maiores faturamento da
empresa.

R/
Risc-v
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P&D Pré-Competitivo
e em fase de Prova
de conceito - TRL25

,;@

)
i

e
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RFID

m%\é'

LEGENDA
INDUSTRIA 4.0 - LOGISTICA
IDENTIFICACAO VEICULAR

IDENTIFICACAO E RASTREIO PATRIMONIAL
TAGS - TRENS E FERROVIAS - LOGISTICA 4.0

PNEU COM RFID INCORPORADO
IDENTIFICACAO ANIMAL - NOVA GERACAO
CHIP PROGRAMAVEL SEGURO

SOLUCAO DE RASTREABILIDADE cOM
CRIPTOGRAFIA E BLOCK-CHAIN

10T - VAREJO / LOGISTICA (NFC/UHF)
INDUSTRIA 4.0 - LOGISTICA - NOVA GERAGCAC

IOT - SENSORES RFID

IOT - SELO DE AUTENTICIDADE RFID

PRODUTOS C/ ARQUITETURAS ABERTAS (RIS

MICROSSENSOR ELETROQUIMICO
(PLATAFORMA DE DIAGNOSTICO)

Kl TDIAGNOSTICO, BASEADO EM BIOSSENSOR

TAGS ESPECIAIS PARA O SETOR ELETRICO

*Drrcli tne A~



—= LINHAS DE PRODUTOS E DE NEGOCIOS - 2020 *———

LINHAS DE PRINCIPAIS LINHAS DESCRICAO MODELO DE NEGOCIOS
PRODUTOS DE NEGOCIOS GERACAO DE RECEITAS
O IDENTIFICAGAO Chips e Tags com alta Parcerias com empresas que
CHIPS =0 VEICULAR seguranca usando fazem comissionamento no
criptografia avancada sistema da ARTESP.
Venda por pedido.
ETIQUETAS 57 60/ e
) o
INLAYS
SENSORES $,)) RASTREIO E _ Chips e Tags para Parcerias com empresas
IDENTIFICAGAO rastreio e identificacao habilitadas PPB, empresas de
TAGS para fins logisticos e integracao, convertedores e
controle de ativos e PPB fornecimento direto para

z 4 1 1 % com Tags de papel e empresas consumidoras
MICROMODULOS , especiais através de venda por pedido.




Cenario Mundial dos Semicondutores e Brasil/AL

e Setor: 1/3 Proc. Dados, 1/3 Comunicacoes € 1/3 o Resto
e Conjuntura mundial alterou significativamente: pandemia e a guerra no Leste
e Mercado Global em 2021 foi de US$ 570 bi

e 87 % concentrado no Pacifico do Leste, disputa geopolitica USA x China
e CAGR (Compound Annual Growth Rate) mundial de ~ 20 %

e Qual a Estratégia do Brasil no tema Semicodutores?

e Temos ~10 empresas de Design e ~20 de Encapsulamento

e Queremos fabricar chips em laminas de Wafer?

e Os paises do primeiro mundo tém capacidade de fabricacao

e Nao ha capacidade de Cl abaixo do México, EXCETO

e CEITEC: sala limpa, agua ultra-pura e RH, mas defasada, necessita upgrac



Figura 02
Crescimento do Mercado Global 2021 a 2030

The overall growth In the global semiconductor market |s driven by the
automotive, data storage, and wireless Industrles,

Global semiconductor market value by vertical, indicative, % bllllon

CAGR, 2021-30, %0 Growth contribution per
7 1,068 vertical, 2021-30, %6
80 —— Wired communication 5
86 —— Consumer electronics —— 10

& ——— Industrial electronics — 15
B 2

Aulomotive electranics

580 -
18 100%
Wireless communication
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Computing and data storage
B
@A. Villaverde
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Foundry Markel

Mercado em funcao do segmento de tecnologia

25908

FOUNDRY MARKET BY FEATURE DIMENSION

5608
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$0B -
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Demarcado em vermelho zona de operacao da fabrica CEITEC
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Figura 06
Valor de Mercado em Funcao de Tecnologia para a Grandes Foundrie

TSMC Samsung Foundry UMC  GlobalFoundries  SMIC
$56,674 $8,538 $7,605 $6,586 $5,443

Enm 487
710 nm 2854
16/12 nm 1159 207 184
32128 nm 1696 1821 147 483 EMLIGLRDACAD
40 nm 410 1,380 ase 8z
€5/90 nm an 21053 1420 1183
130/180 nm 481 1602 824 11867
Others 780 67 @A. Villaverde

Demarcado em vermelho zona de operacao da fabrica CEITEC



— e A CEITEC DOMINA INUMERAS COMPETENCIAS o

Criou e capacitou fornecedores nacionais para formar cadeias de valor ageis para seus produtos. Também

FORNECEDORES estabeleceu acessos e relacionamentos com as principais foundries mundiais e fornecedores,
dominando os processos associados as cadeias logisticas internacionais de insumos,
equipamentos e prestadores de servico em semicondutores.

DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARES

FORNECEDOR FORNECEDOR QUE
GASES aspecmxs\\ DO SUBSTRATO PRODUZ A TAG
IPSTEMA ® PARTES E PEGAS

envolvemos PRODUTOS

L QuiMICOS
sé chips, T ——

senvolvemos | CALIBRACAO DE

FABRICANTE DO

/LEITOR DA TAG

__DESENVOLVEDOR
DO SOFTWARE

INSUMOS

"CAPACITAGAO
DIVERSOS — '

PARA O USO

TREINAMENTO E

SERVIGOS DE / ‘ /, SUPORTE NA IMPLANTAGAO
MANUTENGAO I
INDUSTRIAL / L/ ANTENA DE
f . CHIP TRANSMISSAO

SERVIQ_'OS / PROPRIEDADE PROPRIEDADE ‘

DE PRODUGAO / |

INDUSTRIAL EMBALAGENS

i INTELECTUAL INTELECTUAL
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—=o O QUE FAZEMOS HOJE o—

PAPEL

TECIDO



—eo O QUE FAZEMOS HOJE oo— O QUE A
CEITEC

Desenvolvimento : Dic FAZ HOJE?
Principais de Chips e TAGs L =l

Chips com tecnologia uISra baixo consumo Desenvolvimento de chip para e-Doc

tecn Olog ias - energy harvesting (RF); com certificacio Common Criteria - CC;
i Familia de Chips RFID passivos (LF, HF e UHF) ; | | pesenvolvimento de SW embarcado
desenvolvidas — com tecnologia de seguran¢a
Sensor de temperatura com data logging; digital-CC;

- *
a pl icadas Portfdlio de antenas e inlays para RFID, ; ificacs
aplicagdes comerciais e em ambientes Metodologia certificacio de produtos €

agressivos (industrial e superficie metilica). Arquitetura de HW Criptografico de bl
rquitetura de HW Criptografico de baixo

- »
-

Suporte e Servicos Nano e
de Back-end Microestruturas

TAC - Teste, afinamento e corte de Dispositivos e processo de fabricacdo
wafers 150, 200 e 300mm; CMOS 600nm;
Teste elétrico em wafer; Desenvolvimento de sensores e
Encapsulamento em micromédulos; t'!;;l:?:a':;‘::s empregando nano e micro
Enfitamento de dispositivos Sensores e micro dispositivos para
eletrdnicos; sensores bioldgicos. Sensores para
Personalizacdo de TAGs . microRNA e eletroquimicos;
micro-eletrodos bioldgicos; separador
3 J |_de plasma.
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